
３、合并利润表
单位：元

项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

一、营业收入 ５７４，１５５，７６１．５５ １，２７０，８９５，１４１．８０ １，２５０，５３１，０４５．１４ １，２９８，１２０，９０１．１３
减：营业成本 ３５３，２６９，９３９．７６ ７６３，５９１，７０６．７５ ８１５，９６０，５０２．５０ ８６４，２９８，０９７．０３
税金及附加 ９，３４６，１６０．９２ ５，３２４，８０４．３３ ７，１７５，８００．７３ ５，１６０，９３１．２３
销售费用 １７，７５５，５００．８２ ３９，１１９，２５２．０５ ３５，９２５，２０５．２１ ２９，１７７，０８５．６０
管理费用 ３５，１４０，６３２．８３ ７１，６０７，８４６．３４ ６９，８１４，００３．６９ ５５，２５５，３１０．１３
研发费用 １３５，６９６，０７７．６３ ２５４，９７６，７７３．３７ ２４７，２０２，８２６．９８ ２６７，１１２，２１６．４３
财务费用 －１５，１８７，２５３．８７ －３４，８８２，２１３．６９ －３，１７２，３４７．６９ ２，４４１，６４１．４２
其中：利息费用 － － １，９７６，６９６．０１ ３４３，７６５．０８
利息收入 １２，５８１，８３８．１０ １７，５６６，３７３．０５ １，００７，０６２．５０ １，４５３，６７８．１４
加：其他收益 ２１，５７７，０８９．２４ ２３，７５７，９９７．３４ ３０，６９０，７１４．１０ －
投资收益 ２，３４５，４７９．４５ １０，３６７，３６６．０２ ９２，７５３．４２ －
其中 ：对联营企
业 和 合 营 企 业
的投资收益

－ － － －

公 允 价 值 变 动
收益 － － － －

信 用 减 值 损 失
（损失以 “－”号
填列）

－６５８，１５８．８６ － － －

资 产 减 值 损 失
（损失以 “－”号
填列）

－１，６２９，２９０．２７ －９，８７８，０６０．２８ －５，４０４，１９６．３３ －５，４７８，４６８．６０

资产处置收益 － －６，１３５．３０ － ３，６６２．０５
二、营业利润 ５９，７６９，８２３．０２ １９５，３９８，１４０．４３ １０３，００４，３２４．９１ ６９，２００，８１２．７４
加：营业外收入 ７，２３８，７６４．０８ ２，５４７，７５２．８５ ５，５０１，８３６．０７ １８，９０９，９４９．５３
减：营业外支出 １，０２３，６６４．００ １３３，５９７．４２ ３１９，０１６．３２ ２３６，００４．８６
三、利润总额 ６５，９８４，９２３．１０ １９７，８１２，２９５．８６ １０８，１８７，１４４．６６ ８７，８７４，７５７．４１
减：所得税费用 －２４，５２９．４０ ５，６５６，０６３．７０ ２，０８７，９３０．４３ －１，９５５，９２６．７６
四、净利润 ６６，００９，４５２．５０ １９２，１５６，２３２．１６ １０６，０９９，２１４．２３ ８９，８３０，６８４．１７
（一 ） 按经营持
续性分类：

１、 持续经营净
利润 ６６，００９，４５２．５０ １９２，１５６，２３２．１６ １０６，０９９，２１４．２３ ８９，８３０，６８４．１７

２、 终止经营净
利润 － － － －

（二 ） 按所有权
归属分类：

１、 归属于母公
司 股 东 的 净 利
润

６６，００９，４５２．５０ １９２，１５６，２３２．１６ １０６，０９９，２１４．２３ ８９，８３０，６８４．１７

２、 少数股东损
益 － － － －

五、其他综合收
益的税后净额 ２４，３１８．１２ ２６６，４０６．３９ －４９２，３９６．１０ ４３６，２４１．９５

归 属 于 母 公 司
股 东 的 其 他 综
合 收 益 的 税 后
净额

２４，３１８．１２ ２６６，４０６．３９ －４９２，３９６．１０ ４３６，２４１．９５

归 属 于 少 数 股
东 的 其 他 综 合
收 益 的 税 后 净
额

－ － － －

六、综合收益总
额 ６６，０３３，７７０．６２ １９２，４２２，６３８．５５ １０５，６０６，８１８．１３ ９０，２６６，９２６．１２

归 属 于 母 公 司
股 东 的 综 合 收
益总额

６６，０３３，７７０．６２ １９２，４２２，６３８．５５ １０５，６０６，８１８．１３ ９０，２６６，９２６．１２

归 属 少 数 股 东
的 综 合 收 益 总
额

七、每股收益：

基 本 每 股 收 益
（元 ／ 股） ０．１８ ０．５２ ０．３３ ０．２８

稀 释 每 股 收 益
（元 ／ 股） ０．１８ ０．５２ ０．３３ ０．２８

４、合并现金流量表
单位：元

项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

一、经营活动产生的现金流量 ：

销售商品 、提供劳务收
到的现金 ６１４，４１１，７６３．５９ １，４２１，５８５，５２１．５２ １，４３９，５７４，２４５．５０ １，４６４，４４３，４０４．３０

收到的税费返还 ３１，６６９，３８１．７８ ７６，３９７，５６７．７４ ７６，３５３，２２９．１７ ５２，３７９，４６８．５９
收到 其他 与 经 营 活 动
有关的现金 ２８，３０９，７７８．７０ ３０，１２１，６２２．３７ ２６，３１１，１３１．３６ ３２，４５９，０８８．６８

经营活动现金流入小
计 ６７４，３９０，９２４．０７ １，５２８，１０４，７１１．６３ １，５４２，２３８，６０６．０３ １，５４９，２８１，９６１．５７

购买商品 、接受劳务支
付的现金 ３１２，４４５，９４１．２８ ８３８，５８６，７２０．１２ １，０７６，２８１，１６８．５０ １，１２２，９８９，９７９．６３

支付 给 职 工 以 及 为 职
工支付的现金 １４１，５７４，７７８．１５ ２０５，２４７，１０８．８４ １８６，６０３，１５５．００ １３８，９９２，５７０．７９

支付的各项税费 ２３，４７１，７００．９１ ３８，１２６，２３０．３９ ５７，０２６，３１８．１６ ３２，９８３，０６４．６３
支付 其他 与 经 营 活 动
有关的现金 ５８，２８４，０７１．７３ ６９，０３２，７１９．５２ ７２，０４８，２１８．３５ ７４，８５４，９００．８５

经营活动现金流出小
计 ５３５，７７６，４９２．０７ １，１５０，９９２，７７８．８７ １，３９１，９５８，８６０．０１ １，３６９，８２０，５１５．９０

经营活动产生的现金
流量净额 １３８，６１４，４３２．００ ３７７，１１１，９３２．７６ １５０，２７９，７４６．０２ １７９，４６１，４４５．６７

二、投资活动产生的现金流量 ：

收回投资收到的现金 － － － －
取得投资收益收到的
现金 ２，３４５，４７９．４５ １０，３６７，３６６．０２ ９２，７５３．４２ －

处置固定资产 、无形资
产和其他长期资产收
回的现金净额

－ １，３００．００ － ９，０００．００

收到其他与投资活动
有关的现金 ３２０，０００，０００．００ １，２９５，９９９，９９９．９５ ３０，０００，０００．００ －

投资活动现金流入小
计 ３２２，３４５，４７９．４５ １，３０６，３６８，６６５．９７ ３０，０９２，７５３．４２ ９，０００．００

购建固定资产 、无形资
产和其他长期资产支
付的现金

６３，１１０，４３３．５８ ９１，８６２，４６３．５９ ９５，１３５，８１２．５６ １６４，０１７，３３５．７６

投资支付的现金 ４，１６２，１６２．００ － － －
支付其他与投资活动
有关的现金 ３２０，０００，０００．００ １，２９５，９９９，９９９．９５ ３０，０００，０００．００ －

投资活动现金流出小
计 ３８７，２７２，５９５．５８ １，３８７，８６２，４６３．５４ １２５，１３５，８１２．５６ １６４，０１７，３３５．７６

投资活动产生的现金
流量净额 －６４，９２７，１１６．１３ －８１，４９３，７９７．５７ －９５，０４３，０５９．１４ －１６４，００８，３３５．７６

三、筹资活动产生的现金流量 ：

吸收投资收到的现金 － － ５１４，６３３，６００．００ －
取得借款收到的现金 － － ２９，０００，０００．００ －
收到其他与筹资活动
有关的现金 － － － －

筹资活动现金流入小
计 － － ５４３，６３３，６００．００ －

偿还债务支付的现金 － － ２９，０００，０００．００ －
分配股利 、利润或偿付
利息支付的现金 － ２０，７３５，６８０．００ ３８，６４１，０００．０１ －

支付其他与筹资活动
有关的现金 － ３，０００，０００．００ － ２，３３２，５３０．０５

筹资活动现金流出小
计 － ２３，７３５，６８０．００ ６７，６４１，０００．０１ ２，３３２，５３０．０５

筹资活动产生的现金
流量净额 － －２３，７３５，６８０．００ ４７５，９９２，５９９．９９ －２，３３２，５３０．０５

四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响 ２，４４８，１００．０３ １６，１８３，５５３．１７ －１，５３１，４６７．０６ ２，１３２，５６４．０３

五、现金及现金等价物
净增加额 ７６，１３５，４１５．９０ ２８８，０６６，００８．３６ ５２９，６９７，８１９．８１ １５，２５３，１４３．８９

加：期初现金及现金等
价物余额 １，０３４，７５４，３０６．３４ ７４６，６８８，２９７．９８ ２１６，９９０，４７８．１７ ２０１，７３７，３３４．２８

六、期末现金及现金等
价物余额 １，１１０，８８９，７２２．２４ １，０３４，７５４，３０６．３４ ７４６，６８８，２９７．９８ ２１６，９９０，４７８．１７

（二）非经常性损益表
经注册会计师核验的非经常性损益明细表如下表：

单位：万元
项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

１、非流动资产处置损益 ，包括已计提资
产减值准备的冲销部分 － －０．６１ － ０．３７

２、计入当期损益的政府补助 （与公司正
常经营业务密切相关， 符合国家政策规
定、 按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）

１，３２５．６４ ７９５．１４ １，２７０．８９ １，４６０．１７

３、委托他人投资或管理资产的损益 ２３４．５５ １，０３４．９６ ９．２８ －
４、除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外， 持有以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、 金融
负债产生的公允价值变动收益， 以及处
置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、 金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益

－ １．７７ － －

５、除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 ４１０．１０ １３．９２ １６２．７８ －２０．９８

非经常性损益合计 １，９７０．２９ １，８４５．１８ １，４４２．９５ １，４３９．５６
减：所得税 － － － －
少数股东损益 － － － －
归属于母公司股东的非经常性损益净额 １，９７０．２９ １，８４５．１８ １，４４２．９５ １，４３９．５６
归属于母公司所有者的净利润 ６，６００．９５ １９，２１５．６２ １０，６０９．９２ ８，９８３．０７
扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润 ４，６３０．６５ １７，３７０．４４ ９，１６６．９７ ７，５４３．５１

非经常性损益净额占归属于母公司所有
者净利润的比例 ２９．８５％ ９．６０％ １３．６０％ １６．０３％

（三）主要财务指标
项目 ２０１９－６－３０ ２０１８－１２－３１ ２０１７－１２－３１ ２０１６－１２－３１

流动比率（倍） １０．６０ ７．８１ ８．４６ ３．６４
速动比率（倍） ８．５６ ５．７２ ５．８９ ２．０３
资产负债率（母公司） ９．７７％ １３．１５％ １２．０８％ ２４．４７％
归属于发行人股东的每股净资产（元 ／股） ４．２６ ４．０８ ３．６２ ７．０１

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权
和采矿权等后）占净资产的比例 ７．１７％ ３．６８％ ６．９０％ １２．４１％

项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

应收账款周转率（次） ６．２０ １２．６６ ９．１９ １０．３４
存货周转率（次） ０．９９ １．８６ ２．１９ ３．０６
息税折旧摊销前利润（万元） １１，１３７．２４ ２９，３８５．３４ ２２，７０４．０６ ２２，８２２．２３
利息保障倍数（倍） ／ ／ １２９．６４ ／
归属于发行人股东的净利润（万元） ６，６００．９５ １９，２１５．６２ １０，６０９．９２ ８，９８３．０７

归属于发行人股东扣除非经常性损益后
的净利润（万元） ４，６３０．６５ １７，３７０．４４ ９，１６６．９７ ７，５４３．５１

每股经营活动的现金流量（元 ／ 股） ０．３７ １．０２ ０．４１ １．６６
每股净现金流量（元 ／ 股） ０．２１ ０．７８ １．４３ ０．１４

计算公式如下：
流动比率＝流动资产 ／流动负债
速动比率＝（流动资产－存货） ／流动负债
资产负债率 （母公司）＝（负债总额 ／资产总额）×１００％（以母公司数据为基

础）
归属于发行人股东的每股净资产＝归属于发行人股东的净资产 ／期末普

通股份总数
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例＝无形资产（扣除土地使用

权） ／净资产×１００％
应收账款周转率（次）＝营业收入 ／应收账款平均净额
存货周转率（次）＝营业成本 ／存货平均净额
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销总额
利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出） ／利息支出
每股经营活动的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股总数
计算公式如下：
流动比率＝流动资产 ／流动负债
速动比率＝（流动资产－存货） ／流动负债
资产负债率 （母公司）＝（负债总额 ／资产总额）×１００％（以母公司数据为基

础）
归属于发行人股东的每股净资产＝归属于发行人股东的净资产 ／期末普

通股份总数
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例＝无形资产（扣除土地使用

权） ／净资产×１００％
应收账款周转率（次）＝营业收入 ／应收账款平均净额
存货周转率（次）＝营业成本 ／存货平均净额

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销总额
利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出） ／利息支出
每股经营活动的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股总数
（四）净资产收益率和每股收益
中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号———净资产收益

率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》，报告期内，公司净资产收益率及
每股收益如下表所示：

报告期利润 报告期间 加权平均净资产
收益率（％）

每股收益（元 ／ 股）

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润

２０１９年１－６月 ４．２７ ０．１８ ０．１８
２０１８年度 １３．４８ ０．５２ ０．５２
２０１７年度 １３．１０ ０．３３ ０．３３
２０１６年度 １２．６２ ０．２８ ０．２８

扣除非经常性损益归属于公司普
通股股东的净利润

２０１９年１－６月 ３．００ ０．１３ ０．１３
２０１８年度 １２．１９ ０．４７ ０．４７
２０１７年度 １１．３２ ０．２８ ０．２８
２０１６年度 １０．６０ ０．２３ ０．２３

（五）管理层讨论与分析
１、财务状况分析
（１）资产构成及变动分析
报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：万元

项目
２０１９－６－３０ ２０１８－１２－３１ ２０１７－１２－３１ ２０１６－１２－３１

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动资产 １５２，９０８．１５ ８７．４４％ １５７，５９５．９５ ９０．５４％ １３２，３３２．９０ ８６．８３％ ７７，７７７．７９ ７７．６２％
非流动资产 ２１，９６８．０１ １２．５６％ １６，４６４．７１ ９．４６％ ２０，０７０．７０ １３．１７％ ２２，４２１．９８ ２２．３８％

合计 １７４，８７６．１７ １００．００％ １７４，０６０．６７ １００．００％ １５２，４０３．６０ １００．００％ １００，１９９．７７ １００．００％

从资产规模分析，报告期各期末，公司资产总额分别为１００，１９９．７７万元、
１５２，４０３．６０万元、１７４，０６０．６７万元和１７４，８７６．１７万元，逐年增长，与公司盈利能
力变动趋势保持一致。 ２０１７年末，资产总额增长幅度较大，主要原因为利润持
续积累及引入国家集成电路基金等投资者并收到投资款５１，４６３．３６万元。

从资产结构分析，报告期各期末，公司流动资产占总资产比例均在７０％以
上且呈上升趋势，资产流动性较强，与公司Ｆａｂｌｅｓｓ业务模式相匹配。 公司不直
接从事集成电路的生产环节，无需大额的生产设备及厂房投入。

（２）负债构成及变动分析
报告期各期末，公司负债构成如下：

单位：万元

项目
２０１９－６－３０ ２０１８－１２－３１ ２０１７－１２－３１ ２０１６－１２－３１

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动负债 １４，４２２．４０ ８４．０４％ ２０，１７６．９４ ８７．９２％ １５，６４１．５９ ８４．７３％ ２１，３８４．９４ ８７．２８％
非流动负债 ２，７３８．６０ １５．９６％ ２，７７１．９３ １２．０８％ ２，８１８．９１ １５．２７％ ３，１１５．７７ １２．７２％

合计 １７，１６１．００ １００．００％ ２２，９４８．８７ １００．００％ １８，４６０．５０ １００．００％ ２４，５００．７１ １００．００％

报告期各期末， 公司负债总额分别为２４，５００．７１万元、１８，４６０．５０万元、
２２，９４８．８７万元和１７，１６１．００万元，以流动负债为主。

２、盈利能力分析
（１）营业收入基本情况
报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

主营业务收入 ５７，３９４．５８ ９９．９６％ １２７，０４２．３１ ９９．９６％ １２４，７８２．３３ ９９．７８％ １２９，７３１．９３ ９９．９４％
其他业务收入 ２１．００ ０．０４％ ４７．２０ ０．０４％ ２７０．７７ ０．２２％ ８０．１６ ０．０６％

合计 ５７，４１５．５８ １００．００％ １２７，０８９．５１ １００．００％ １２５，０５３．１０ １００．００％ １２９，８１２．０９ １００．００％
报告期内，公司营业收入总体呈上升趋势，主营业务收入占比保持在９９％

以上，主营业务突出，其他业务收入主要为物料销售收入。
① 按产品划分主营业务收入
公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，向客户

提供芯片相关产品和技术服务。 报告期内， 公司主营业务收入按产品分类如
下：

单位：万元

类别
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

一、芯片销售收入 ５６，２３５．１０ ９７．９８％ １２６，１５７．５２ ９９．３０％ １２４，２４９．２５ ９９．５７％ １２７，６５３．０３ ９８．４０％
１、智能应用处理器芯片 ４５，７２３．４７ ７９．６７％ １０９，１８２．３５ ８５．９４％ １０９，４０７．５８ ８７．６８％ １１７，４８５．６３ ９０．５６％
２、电源管理芯片 ９，７７５．４２ １７．０３％ １４，３４５．５１ １１．２９％ １２，２２６．０７ ９．８０％ ７，３５６．６５ ５．６７％
３、其他芯片 ７３６．２１ １．２８％ ２，６２９．６６ ２．０７％ ２，６１５．６０ ２．１０％ ２，８１０．７５ ２．１７％
二、技术服务收入 ９５３．４０ １．６６％ ８８４．７９ ０．７０％ ５３３．０９ ０．４３％ ２，０７８．９０ １．６０％
三、组件 ２０６．０８ ０．３６％ － － － － － －

合计 ５７，３９４．５８ １００．００％ １２７，０４２．３１ １００．００％ １２４，７８２．３３ １００．００％ １２９，７３１．９３ １００．００％

１）芯片销售收入
公司芯片产品主要包括智能应用处理器芯片和电源管理芯片， 其他芯片

主要为音频专用芯片、无线连接芯片、接口扩展芯片等。
Ａ、智能应用处理器芯片
报告期内， 公司智能应用处理器芯片收入分别为１１７，４８５．６３元、１０９，４０７．５８

万元、１０９，１８２．３５万元和４５，７２３．４７万元，总体较为平稳，占主营业务收入的比
例分别为９０．５６％、８７．６８％、８５．９４％和７９．６７％， 产品结构持续优化。 具体分析如
下：

ａ、按芯片采购方式划分
公司智能应用处理器芯片按采购方式可以划分为直接采购成品芯片和自

研委外生产芯片，具体划分如下：

项目
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

委外生产芯片 ４５，７０１．６１ ９９．９５％ １０９，０６５．４３ ９９．８９％ １０５，３１１．９６ ９６．２６％ ９８，６３１．９８ ８３．９５％
外购成品芯片 ２１．８６ ０．０５％ １１６．９２ ０．１１％ ４，０９５．６１ ３．７４％ １８，８５３．６５ １６．０５％

合计 ４５，７２３．４７ １００．００％ １０９，１８２．３５ １００．００％ １０９，４０７．５８ １００．００％ １１７，４８５．６３ １００．００％

从上表可见，报告期内，公司智能应用处理器芯片收入下降主要系外购成
品芯片销售收入下降所致。

ｂ、按芯片应用领域划分
公司智能应用处理器芯片按应用领域可以划分为消费电子和智能物联两

大应用领域，具体划分如下：
单位：万元

项目
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

消费电子 ２６，９４４．１７ ５８．９３％ ５８，６３０．４２ ５３．７０％ ８４，６５５．９９ ７７．３８％ １０２，７５７．８９ ８７．４６％
智能物联 １８，７７９．３０ ４１．０７％ ５０，５５１．９３ ４６．３０％ ２４，７５１．５８ ２２．６２％ １４，７２７．７５ １２．５４％

合计 ４５，７２３．４７ １００．００％ １０９，１８２．３５ １００．００％ １０９，４０７．５８ １００．００％ １１７，４８５．６３ １００．００％

消费电子市场以个人消费者为主，公司的ＳｏＣ芯片主要应用于平板电脑、
智能盒子、智能手机等消费电子产品。 智能物联市场以商业应用为主，公司的
ＳｏＣ芯片广泛应用于智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防等智能物联硬
件。

报告期内， 公司消费电子应用处理器芯片收入规模及占比总体呈下降趋
势，其中：２０１７年收入规模较２０１６年下降１８，１０１．９０万元，主要原因为主要应用
于平板电脑领域的ＳｏＦＩＡ ３ＧＲ系列芯片进入退出期导致该系列产品当年销售
额减少１４，７５８．０４万元；２０１８年收入规模较２０１７年下降２６，０２５．５７万元， 主要原
因为客户在向公司采购软件技术授权的同时减少对公司芯片产品的采购量，
导致相关芯片产品当年销售额减少１７，３８５．１９万元。

报告期内， 公司智能物联应用处理器芯片收入规模和占比总体实现较大
幅度的增长，主要得益于芯片产品应用领域的拓展。 公司的ＳｏＣ芯片产品具备
较强的兼容性和扩展性，通过开发差异化的软硬件解决方案，能够有效地满足
各类智能化应用场景下智能硬件产品的多样化、智能化需求。受益于移动互联
网、物联网产业的快速发展、智能技术与经济社会生活各领域的深度融入，公
司ＳｏＣ芯片产品的应用领域有效扩展，２０１６年在汽车电子、无人机，２０１７至２０１９
年上半年，在智慧商显、智能零售等领域实现大幅增长，有效地提升了公司的
综合竞争实力和持续盈利能力。

Ｂ、电源管理芯片
报告期内，电源管理芯片收入分别为７，３５６．６５万元、１２，２２６．０７万元、１４，３４５．５１

万元和９，７７５．４２万元，逐年实现较大幅度增长，占主营业务收入比例由５．６７％
提高至１７．０３％，主要系２０１６年底，公司与国内主要手机厂商之一的ＯＰＰＯ达成
战略合作，为其定制开发了低压大电流高集成度快速充电管理芯片，性能和可
靠性指标均处于市场领先水平，２０１７年、２０１８年及２０１９年１－６月分别实现销售
收入６，８００．９１万元、８，２５３．５７万元和６，７１１．０２万元。

２）技术服务收入
报告期内， 公司技术服务收入分别为２，０７８．９０万元、５３３．０９万元、８８４．７９万

元和９５３．４０万元， 占主营业务收入比例分别为１．６０％、０．４３％、０．７０％和１．６６％，主
要包括技术开发服务收入、技术咨询服务收入和技术授权，具体情况如下：

单位：万元
项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

技术开发服务 ３１．７７ １２０．１３ ３２．５２ １，７５９．９９
技术咨询服务 ５４５．３４ ７０１．９４ ５００．５７ ３１８．９１
技术授权 ３７６．２９ ６２．７２ － －

合计 ９５３．４０ ８８４．７９ ５３３．０９ ２，０７８．９０

报告期内， 公司技术开发服务收入是接受英特尔委托为其提供技术开发
服务， 公司依据合同约定进度交付研发成果， 在取得对方确认后确认相关收
入。２０１６年为ＳｏＦＩＡ ３ＧＲ物联网应用项目，公司按照合同交付研发成果并收取
技术服务费；２０１７年至２０１９年１－６月， 主要为依据协议约定收取售后技术支持
服务费等。

报告期内， 公司技术咨询服务收入分别为３１８．９１万元、５００．５７万元、７０１．９４
万元和５４５．３４万元，金额相对较小但逐年快速增长，主要为向客户提供与公司
芯片产品相配套的开发软件、硬件参考设计等收取的费用。随着公司芯片产品
下游行业类终端应用的拓展，该项收入呈现逐年增长趋势，具备可持续性。

２０１８年底，公司与ＶＩＶＯ签订合同，授权其使用视觉相关算法软件，合同有
效期１年。 公司在授权期限内按月平均确认收入，２０１８年、２０１９年１－６月公司分
别确认技术授权收入６２．７２万元和３７６．２９万元。

３）组件收入
２０１９年起， 公司开始销售与自研芯片相关的组合器件，２０１９年１－６月实现

销售收入２０６．０８万元。
② 按销售方式划分主营业务收入
报告期内，公司主营业务收入按销售模式的分类情况如下：

单位：万元

项目
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

经销 ５３，６４０．７２ ９３．４６％ １２１，
６６６．４５ ９５．７７％ １０５，５１０．９６ ８４．５６％ １２６，９４４．２４ ９７．８５％

直销 ３，７５３．８６ ６．５４％ ５，３７５．８６ ４．２３％ １９，２７１．３８ １５．４４％ ２，７８７．７０ ２．１５％

合计 ５７，３９４．５８ １００．００％ １２７，
０４２．３１ １００．００％ １２４，７８２．３３ １００．００％ １２９，７３１．９３ １００．００％

报告期内，公司实行“经销为主，直销为辅”的销售模式，经销收入占比分
别为９７．８５％ 、８４．５６％、９５．７７％和９３．４６％。 ２０１７年，公司直销收入占比较高，主要
原因为公司与ＶＩＶＯ的交易模式为直销， 当年直销收入金额较大，２０１８年公司
与该客户的交易量减少，经销占比回升。

③ 按销售区域划分主营业务收入
报告期内，公司产品的主要销售区域如下：

单位：万元

区域
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

境内小计 ３６，２４２．６２ ６３．１５％ ５９，３７２．６０ ４６．７３％ ９３，６６５．１３ ７５．０６％ ９１，３６９．２４ ７０．４３％
华东 １４，００９．９０ ２４．４１％ １８，０７７．０５ １４．２３％ ２２，５３４．８２ １８．０６％ １９，１４７．２１ １４．７６％
华南 ２１，５２５．６２ ３７．５０％ ４１，１５５．０７ ３２．３９％ ７１，０８１．６８ ５６．９６％ ７２，１８０．８６ ５５．６４％
其他 ７０７．１０ １．２３％ １４０．４８ ０．１１％ ４８．６３ ０．０４％ ４１．１７ ０．０３％
境外小计 ２１，１５１．９６ ３６．８５％ ６７，６６９．７１ ５３．２７％ ３１，１１７．２１ ２４．９４％ ３８，３６２．６９ ２９．５７％
中国香港 ２０，８０３．８８ ３６．２５％ ６６，３５２．７５ ５２．２３％ ３０，５３１．５８ ２４．４７％ ３６，３０６．６４ ２７．９９％
美国 ４２．４３ ０．０７％ １３６．４８ ０．１１％ ３２．５３ ０．０３％ １，７６１．５８ １．３６％
韩国 ２５６．９７ ０．４５％ １，１０８．８５ ０．８７％ ４２１．９３ ０．３４％ ２７８．１０ ０．２１％
其他 ４８．６８ ０．０８％ ７１．６２ ０．０６％ １３１．１７ ０．１１％ １６．３７ ０．０１％

合计 ５７，３９４．５８ １００．００％ １２７，０４２．３１ １００．００％ １２４，７８２．３３ １００．００％ １２９，７３１．９３ １００．００％

注：按照公司直接销售对象所在地划分销售区域
报告期内， 公司境内销售收入占主营业务收入的比例分别为７０．４３％、

７５．０６％、４６．７３％和６３．１５％，长三角和珠三角地区经济较为发达，是电子元器件
产品的主要销售地，因此公司产品境内销售主要来源于华东和华南区域。

报告期内 ， 公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为 ２９．５７％、
２４．９４％、５３．２７％和３６．８５％，主要销往中国香港。 中国香港是全球消费电子元器
件的重要集散地，公司主要经销商均为行业知名电子元器件经销企业、境内外
上市公司或其子公司、孙公司，通常在香港设立海外采购平台，以提高物流效
率，方便产品交付。

２０１８年，公司外销收入大幅增加主要受汇率波动和公司定价政策影响，具
体为：公司外销产品以美元报价，内销产品在美元报价的基础上按照公司确定
的内销报价汇率（美元兑人民币）折算为人民币报价。报告期内，公司确定的内
销报价汇率与即期汇率走势存在一定差异，２０１６年１月至２０１８年２月期间，公司
考虑内销享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策的因素， 内销报价汇率
总体上低于即期汇率，因此客户更多选择从大陆采购，自２０１８年２月起公司综
合考虑产品应用领域拓展情况、产品销售结构以及市场承受能力等因素，适当
提高内销报价汇率，致使内销报价有所提升，客户增加境外采购，外销占比上
升。 ２０１８年下半年，美元兑人民币即期汇率持续走高，公司适时调整内销报价
汇率，自２０１８年７月起公司内销报价汇率总体上略低于即期汇率，公司外销占
比回落。

④ 销售收入季节性分析
报告期内，公司主营业务收入的季度分布情况如下：

单位：万元

季度
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

第一季度 ２１，９２７．９５ ３８．２１％ ２０，４５６．６４ １６．１０％ １９，６８３．８８ １５．７７％ ２０，４１１．２８ １５．７３％
第二季度 ３５，４６６．６２ ６１．７９％ ３５，１５８．１６ ２７．６７％ ３３，４８１．７５ ２６．８３％ ３２，３６４．１７ ２４．９５％
第三季度 － － ４１，００２．６４ ３２．２７％ ３４，８１６．６３ ２７．９０％ ３５，３２１．９０ ２７．２３％
第四季度 － － ３０，４２４．８７ ２３．９５％ ３６，８００．０７ ２９．４９％ ４１，６３４．５８ ３２．０９％

合计 ５７，３９４．５８ １００．００％ １２７，０４２．３１ １００．００％ １２４，７８２．３３ １００．００％ １２９，７３１．９３ １００．００％

报告期内，公司的主营业务收入存在一定的季节性特征，第一季度销售收
入较低，第三、四季度销售收入较高，与公司下游电子行业的季节性特征保持
一致。

受消费习惯的影响，国庆节、“双１１”、圣诞节等重大节日期间对智能终端
电子产品的需求相对旺盛，公司下游的设备厂商通常需要提前备货安排生产，
导致第三、四季度市场需求较大。

报告期内，随着公司产品系列和应用领域的多元化，公司销售收入的季节
性波动已得到一定程度的缓解。

（２）营业成本分析
① 营业成本构成
报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项目
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

主营业务成本 ３５，３１１．６０ ９９．９６％ ７６，３２１．４７ ９９．９５％ ８１，３５５．１０ ９９．７０％ ８６，３７６．９５ ９９．９４％
其他业务成本 １５．４０ ０．０４％ ３７．７０ ０．０５％ ２４０．９５ ０．３０％ ５２．８６ ０．０６％

合计 ３５，３２６．９９ １００．００％ ７６，３５９．１７ １００．００％ ８１，５９６．０５ １００．００％ ８６，４２９．８１ １００．００％

报告期内，公司营业成本分别为８６，４２９．８１万元、８１，５９６．０５万元、７６，３５９．１７
万元和３５，３２６．９９万元，逐年下降，其中，主营业务成本占比均在９９％以上，与营
业收入结构相匹配。

② 主营业务成本按产品类型分析
报告期内，公司主营业务成本按产品类型分类如下：

单位：万元

类别
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

一、芯片成本 ３４，９９６．１３ ９９．１１％ ７６，１９５．４１ ９９．８３％ ８１，２８７．６４ ９９．９２％ ８５，９４９．３４ ９９．５０％
１、智能应用处理
器芯片 ２８，５９８．０３ ８０．９９％ ６６，２１８．５１ ８６．７６％ ７２，９６８．８１ ８９．６９％ ８０，６５６．４７ ９３．３８％

２、电源管理芯片 ６，０３８．５９ １７．１０％ ８，７２５．８７ １１．４３％ ６，８６６．４４ ８．４４％ ３，４７９．３３ ４．０３％
３、其他芯片 ３５９．５１ １．０２％ １，２５１．０３ １．６４％ １，４５２．３８ １．７９％ １，８１３．５３ ２．１０％
二、技术服务 ２１５．５２ ０．６１％ １２６．０６ ０．１７％ ６７．４６ ０．０８％ ４２７．６１ ０．５０％
三、组件 ９９．９５ ０．２８％ － － － － － －

合计 ３５，３１１．６０ １００．００％ ７６，３２１．４７ １００．００％ ８１，３５５．１０ １００．００％ ８６，３７６．９５ １００．００％

报告期内， 公司主营业务成本分别为８６，３７６．９５万元、８１，３５５．１０万元、
７６，３２１．４７万元和３５，３１１．６０万元，逐年下降，主要系报告期内原材料采购价格
下降所致。

③ 主营业务成本构成分析
报告期内，公司主营业务成本具体构成如下：

单位：万元

类别
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

晶圆 ２３，１６０．９５ ６５．５９％ ５０，３３５．２５ ６５．９５％ ５２，５７７．３４ ６４．６３％ ４７，８１７．９０ ５５．３６％
封装测试 ７，３２７．９９ ２０．７５％ １５，７９３．８２ ２０．６９％ １５，４８９．１７ １９．０４％ １４，４５４．５７ １６．７３％
ＩＰ核提成费 ３，３８３．２８ ９．５８％ ７，９２０．７１ １０．３８％ ７，３５４．７２ ９．０４％ ７，７１７．０６ ８．９３％
摊销费等 １，１１０．３６ ３．１４％ ２，０３６．０８ ２．６７％ ２，４９８．１１ ３．０７％ １，２９７．４５ １．５０％
成品芯片 １３．５５ ０．０４％ １０９．５５ ０．１４％ ３，３６８．３０ ４．１４％ １４，６６２．３６ １６．９７％
技术服务 ２１５．５２ ０．６１％ １２６．０６ ０．１７％ ６７．４６ ０．０８％ ４２７．６１ ０．５０％
组件 ９９．９５ ０．２８％ － － － － － －

合计 ３５，３１１．６０ １００．００％ ７６，３２１．４７ １００．００％ ８１，３５５．１０ １００．００％ ８６，３７６．９５ １００．００％
报告期内， 公司主要向客户提供芯片相关产品和技术服务， 具体分析如

下：
１）智能应用处理器芯片
报告期内，公司智能应用处理器芯片成本如下：

单位：万元

成本构成
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

晶圆 １９，１３９．９５ ６６．９３％ ４４，１３９．６７ ６６．６６％ ４７，５３１．６２ ６５．１４％ ４４，２６８．８５ ５４．８９％
封装测试 ５，１６３．３１ １８．０５％ １２，４０４．１１ １８．７３％ １２，８２４．０９ １７．５７％ １２，８３１．２８ １５．９１％
ＩＰ核提成费 ３，２１２．５６ １１．２３％ ７，５８６．９０ １１．４６％ ７，０５４．０２ ９．６７％ ７，６９２．４３ ９．５４％
摊销费等 １，０６８．６７ ３．７４％ １，９７８．２９ ２．９９％ ２，１９０．７８ ３．００％ １，２０１．５５ １．４９％
成品芯片 １３．５５ ０．０５％ １０９．５５ ０．１７％ ３，３６８．３０ ４．６２％ １４，６６２．３６ １８．１８％

小计 ２８，５９８．０３ １００．００％ ６６，２１８．５１ １００．００％ ７２，９６８．８１ １００．００％ ８０，６５６．４７ １００．００％
公司的智能应用处理器芯片按芯片采购方式可以划分为向英特尔直接采

购成品芯片和自研委外生产芯片，具体划分如下：
Ａ、委外生产芯片
报告期内，公司委外生产芯片成本如下：

单位：万元

成本构成
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

晶圆 １９，１３９．９５ ６６．９６％ ４４，１３９．６７ ６６．７７％ ４７，５３１．６２ ６８．２９％ ４４，２６８．８５ ６７．０８％
封装测试 ５，１６３．３１ １８．０６％ １２，４０４．１１ １８．７６％ １２，８２４．０９ １８．４３％ １２，８３１．２８ １９．４４％
ＩＰ核提成费 ３，２１２．５６ １１．２４％ ７，５８６．９０ １１．４８％ ７，０５４．０２ １０．１４％ ７，６９２．４３ １１．６６％
摊销费等 １，０６８．６７ ３．７４％ １，９７８．２９ ２．９９％ ２，１９０．７８ ３．１５％ １，２０１．５５ １．８２％

小计 ２８，５８４．４９ １００．００％ ６６，１０８．９７ １００．００％ ６９，６００．５１ １００．００％ ６５，９９４．１１ １００．００％

从上表可见，报告期内，公司委外生产的智能应用处理器芯片成本结构总
体较为稳定。晶圆成本和封装测试是芯片成本的重要组成部分，各年成本合计
占比均在８５％以上，ＩＰ核提成费占比各年保持相对稳定。 报告期内，摊销费等
占比有所上升，主要系２０１６年公司推出多款新产品，光罩采购金额增加，随着
光罩摊销费的上升，光罩成本占比提高。

Ｂ、外购成品芯片
报告期内， 公司主营业务成本中的成品芯片主要是基于公司与英特尔合

作的ＳｏＦＩＡ ３ＧＲ项目，向英特尔采购ＳｏＦＩＡ ３ＧＲ系列相关芯片，并通过自身
的销售渠道销售。

报告期内，公司成品芯片成本分别为１４，６６２．３６万元、３，３６８．３０万元、１０９．５５
万元和１３．５５万元， 占比分别为１８．１８％、４．６２％、０．１７％和０．０５％。 ２０１７年以来，
ＳｏＦＩＡ ３ＧＲ系列芯片进入退出期，销量大幅下降，成本相应减少。

２）电源管理芯片
报告期内，公司电源管理芯片生产成本如下：

单位：万元

成本构成
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

晶圆 ３，８１０．８２ ６３．１１％ ５，４４４．３８ ６２．３９％ ４，２９６．５２ ６２．５７％ ２，４７５．１５ ７１．１４％
封装测试 ２，０２９．４４ ３３．６１％ ２，９３８．５１ ３３．６８％ ２，１６６．２５ ３１．５５％ ９５１．８９ ２７．３６％
ＩＰ核提成费 １５７．６０ ２．６１％ ２９０．６８ ３．３３％ ２６５．９０ ３．８７％ － －
摊销费等 ４０．７３ ０．６７％ ５２．３０ ０．６０％ １３７．７７ ２．０１％ ５２．２９ １．５０％

合计 ６，０３８．５９ １００．００％ ８，７２５．８７ １００．００％ ６，８６６．４４ １００．００％ ３，４７９．３３ １００．００％

２０１７年度晶圆成本占比下降、 封装测试成本占比上升主要是产品结构变
化所致。 ２０１７年度公司推出快充芯片系列，该系列芯片运用了相关ＩＰ核，晶圆
面积较小，晶圆成本较低，自推出以来各期均实现大量销售，因此２０１７年及以
后电源管理芯片晶圆成本占比较２０１６年有所下降，并新增ＩＰ核提成费。 ２０１７年
以来，电源管理器芯片成本结构较为稳定。

３）其他芯片
报告期内，公司其他芯片生产成本如下：

单位：万元

成本构成
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

晶圆 ２１０．１７ ５８．４６％ ７５１．２０ ６０．０５％ ７４９．１９ ５１．５８％ １，０７３．９０ ５９．２２％
封装测试 １３５．２４ ３７．６２％ ４５１．２１ ３６．０７％ ４９８．８４ ３４．３５％ ６７１．４０ ３７．０２％
ＩＰ核提成费 １３．１２ ３．６５％ ４３．１３ ３．４５％ ３４．８０ ２．４０％ ２４．６３ １．３６％
摊销费等 ０．９６ ０．２７％ ５．４９ ０．４４％ １６９．５６ １１．６７％ ４３．６１ ２．４０％

合计 ３５９．５１ １００．００％ １，２５１．０３ １００．００％ １，４５２．３８ １００．００％ １，８１３．５３ １００．００％

从上表可见，报告期内，受产品结构变动影响，其他芯片的成本结构存在
一定波动。 ２０１７年度摊销费等占比上升的主要原因为：２０１６年度，公司对音频
系列芯片光罩进行改款升级，新增光罩成本较多，该系列芯片在２０１７年销量较
大导致光罩摊销成本较多。

４）技术服务成本
报告期内，公司技术服务成本构成如下：

单位：万元
项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

职工薪酬 ７１．３８ ３６．９９ － ３５３．０７
耗材费 １３８．２６ ７９．５８ ５９．１２ ６４．７８
测试费及其他 ５．８８ ９．４９ ８．３３ ９．７６

合计 ２１５．５２ １２６．０６ ６７．４６ ４２７．６１

２０１６年主要为ＳｏＦＩＡ ３ＧＲ物联网应用项目的技术开发投入成本，２０１７年
至２０１９年上半年主要为提供技术咨询服务时发生的耗材费等。

（３）毛利及毛利率分析
报告期内，公司毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

项目
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率

一、主营业务 ２２，０８２．９８ ３８．４８％ ５０，７２０．８５ ３９．９２％ ４３，４２７．２４ ３４．８０％ ４３，３５４．９８ ３３．４２％
１、芯片产品 ２１，２３８．９８ ３７．７７％ ４９，９６２．１１ ３９．６０％ ４２，９６１．６１ ３４．５８％ ４１，７０３．７０ ３２．６７％
２、技术服务 ７３７．８８ ７７．３９％ ７５８．７４ ８５．７５％ ４６５．６３ ８７．３５％ １，６５１．２８ ７９．４３％
３、组件 １０６．１３ ５１．５０％ － － － － － －
二、其他业务 ５．６０ ２６．６８％ ９．５０ ２０．１２％ ２９．８２ １１．０１％ ２７．３０ ３４．０６％

合计 ２２，０８８．５８ ３８．４７％ ５０，７３０．３４ ３９．９２％ ４３，４５７．０５ ３４．７５％ ４３，３８２．２８ ３３．４２％

报告期内，公司营业毛利分别为４３，３８２．２８万元、４３，４５７．０５万元、５０，７３０．３４
万元和２２，０８８．５８万元，盈利能力稳步提升。

报告期内， 公司毛利率分别为３３．４２％、３４．７５％、３９．９２％和３８．４７％， 总体提
升，主要受主营业务毛利率变动影响。

报告期内， 公司主营业务毛利分别为４３，３５４．９８万元、４３，４２７．２４万元、
５０，７２０．８５万元和２２，０８２．９８万元 ， 占营业毛利比重分别为 ９９．９４％、９９．９３％、
９９．９８％和９９．９７％，主营业务突出。

公司主营业务毛利及毛利率分析如下：
① 主营业务毛利构成
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

类别
２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

毛利额 毛利贡献 毛利额 毛利贡献 毛利额 毛利贡献 毛利额 毛利贡献

一、芯片产品 ２１，２３８．９８ ９６．１８％ ４９，９６２．１１ ９８．５０％ ４２，９６１．６１ ９８．９３％ ４１，７０３．７０ ９６．１９％
１、智能应用处理
器芯片 １７，１２５．４４ ７７．５５％ ４２，９６３．８４ ８４．７１％ ３６，４３８．７６ ８３．９１％ ３６，８２９．１６ ８４．９５％

２、电源管理芯片 ３，７３６．８４ １６．９２％ ５，６１９．６５ １１．０８％ ５，３５９．６３ １２．３４％ ３，８７７．３２ ８．９４％
３、其他芯片 ３７６．７１ １．７１％ １，３７８．６３ ２．７２％ １，１６３．２２ ２．６８％ ９９７．２２ ２．３０％
二、技术服务 ７３７．８８ ３．３４％ ７５８．７４ １．５０％ ４６５．６３ １．０７％ １，６５１．２８ ３．８１％
三、组件 １０６．１３ ０．４８％ － － － － － －

合计 ２２，０８２．９８ １００．００％ ５０，７２０．８５ １００．００％ ４３，４２７．２４ １００．００％ ４３，３５４．９８ １００．００％

注：毛利贡献＝产品毛利额 ／主营业务毛利总额
从上表可见，报告期内，公司主营业务毛利主要来自芯片产品，毛利分别

为４１，７０３．７０万元、４２，９６１．６１万元、４９，９６２．１１万元和２１，２３８．９８万元， 呈逐年上
升趋势；毛利贡献率分别为９６．１９％、９８．９３％、９８．５０％和９６．１８％，占比较高且相对
稳定，芯片产品盈利能力不断提升。

报告期内， 公司智能应用处理器芯片毛利贡献率分别为８４．９５％、８３．９１％、
８４．７１％和７７．５５％，为公司毛利的主要来源。 报告期内，电源管理芯片毛利贡献
率分别为８．９４％、１２．３４％、１１．０８％和１６．９２％，毛利贡献总体呈上升趋势。

２０１６、２０１７年，公司主营业务毛利保持稳定；２０１８年，公司主营业务毛利较
２０１７年增加７，２９３．６１万元， 主要系受益于智能应用处理器芯片产品结构的持
续优化，高性能、高毛利率的产品系列占比增加所致，其中高性能的ＲＫ３２８８、
ＲＫ３３９９和ＲＫ３３６８系列产品合计毛利增加１２，４８９．７２万元；ＲＫ１６０８系列产品虽
然收入占比大幅下降，但该产品毛利率相比前述产品较低，对公司整体毛利贡
献影响额为－５，７７８．７４万元。

② 主营业务毛利率变动分析
报告期内，公司主营业务毛利率变动情况如下：

产品
类别

２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比

一、芯片产品 ３７．７７％ ９７．９８％ ３９．６０％ ９９．３０％ ３４．５８％ ９９．５７％ ３２．６７％ ９８．４０％
１、智能应用处理器芯片 ３７．４５％ ７９．６７％ ３９．３５％ ８５．９４％ ３３．３１％ ８７．６８％ ３１．３５％ ９０．５６％
２、电源管理芯片 ３８．２３％ １７．０３％ ３９．１７％ １１．２９％ ４３．８４％ ９．８０％ ５２．７０％ ５．６７％
３、其他芯片 ５１．１７％ １．２８％ ５２．４３％ ２．０７％ ４４．４７％ ２．１０％ ３５．４８％ ２．１７％
二、技术服务 ７７．３９％ １．６６％ ８５．７５％ ０．７０％ ８７．３５％ ０．４３％ ７９．４３％ １．６０％
三、组件 ５１．５０％ ０．３６％ － － － － － －

合计 ３８．４８％ １００．００％ ３９．９２％ １００．００％ ３４．８０％ １００．００％ ３３．４２％ １００．００％

报告期内，公司主营业务毛利率分别为３３．４２％、３４．８０％、３９．９２％和３８．４８％，
总体提升，公司盈利能力稳步增强。

（４）同行业毛利率对比分析
上市公司 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

全志科技 ３１．９２％ ３４．２０％ ３９．１２％ ４１．１０％
中颖电子 ４３．１３％ ４３．８４％ ４３．０５％ ４４．２０％
北京君正 ４０．０９％ ３９．８６％ ３７．０１％ ４６．３６％
圣邦股份 ４７．６７％ ４５．９４％ ４３．４３％ ４０．２４％
富满电子 １９．４９％ ２８．７７％ ２８．６１％ ２８．３２％
晶晨半导体 ３４．７３％ ３４．８１％ ３５．１９％ ３１．５１％
行业平均 ３６．１７％ ３７．９０％ ３７．７４％ ３８．６２％
公司 ３８．４７％ ３９．９２％ ３４．７５％ ３３．４２％

受不同企业的产品类型、功能、下游终端需求和竞争程度不同等因素的影
响，不同企业的毛利率存在一定的差异。 报告期内，公司综合毛利率介于上述
同行业可比上市公司之间，无重大差异；２０１８年，受产品销售结构优化、各系列
产品销售单价总体较为稳定、采购成本下降等因素的影响，公司综合毛利率有
较大幅度提高。

３、现金流量分析
报告期内，公司现金流量主要情况如下：

单位：万元
项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

经营活动产生的现金流量净额 １３，８６１．４４ ３７，７１１．１９ １５，０２７．９７ １７，９４６．１４
投资活动产生的现金流量净额 －６，４９２．７１ －８，１４９．３８ －９，５０４．３１ －１６，４００．８３
筹资活动产生的现金流量净额 － －２，３７３．５７ ４７，５９９．２６ －２３３．２５
汇率变动对现金及现金等价物的影
响 ２４４．８１ １，６１８．３６ －１５３．１５ ２１３．２６

现金及现金等价物净增加额 ７，６１３．５４ ２８，８０６．６０ ５２，９６９．７８ １，５２５．３１

（１）经营活动现金流量
报告期内， 公司经营活动产生的现金流量净额分别为１７，９４６．１４万元、

１５，０２７．９７万元、３７，７１１．１９万元和１３，８６１．４４万元，总体呈上升趋势，主要是由于
公司盈利能力持续提高，且货款均能及时收回。

报告期，公司经营活动现金流与营业收入、净利润对比如下表：
单位：万元

项目 ２０１９年１－６月 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

一、经营活动现金流量与收入的比较

营业收入 ５７，４１５．５８ １２７，０８９．５１ １２５，０５３．１０ １２９，８１２．０９
销售商品、提供劳务收到的现金 ６１，４４１．１８ １４２，１５８．５５ １４３，９５７．４２ １４６，４４４．３４
销售商品、提供劳务收到的现金 ／ 营业收入 １．０７ １．１２ １．１５ １．１３
二、经营活动现金流量与净利润的比较

净利润 ６，６００．９５ １９，２１５．６２ １０，６０９．９２ ８，９８３．０７
经营活动产生的现金流量净额 １３，８６１．４４ ３７，７１１．１９ １５，０２７．９７ １７，９４６．１４
经营活动产生的现金流量净额 ／ 净利润 ２．１０ １．９６ １．４２ ２．００

从上表可见，报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入
的比率分别为１．１３、１．１５、１．１２和１．０７，均大于１，表明公司的货款回收能力较强，
营业收入基本全部及时转化为现金流入，主要原因为：（１）公司建立了较为健
全的信用政策且执行情况良好， 部分交易金额较小或新增客户采取预收部分
或全部账款，最大限度减少发生坏账的可能性；（２）公司主要客户均为行业内
知名电子元器件经销商或品牌商，合作关系稳定，客户资金实力较为雄厚，信
用状况良好，应收账款质量良好。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润的比率分别为２．００、１．４２、
１．９６和２．１０，均大于１，表明公司盈利质量较高，具有较强的行业地位和议价能
力，能够及时将经营成果转变为现金盈余。综上，公司现金流状况良好，经营活
动产生现金流的能力较强。

综上，公司现金流状况良好，经营活动产生现金流的能力较强。
（２）投资活动现金流量
报告期内， 投资活动产生的现金流量净额分别为－１６，４００．８３万元、－９，

５０４．３１元、－８，１４９．３８万元和－６，４９２．７１万元， 主要为购买技术授权及其他专用
设备等长期资产支出、购买理财产品支出等。 其中：报告期内购买技术授权及
其他专用设备等长期资产支出分别为１６，４０１．７３万元、９，５１３．５８万元、９，１８６．２５
万元和６，３１１．０４万元。

（３）筹资活动现金流量
报告期内， 筹资活动产生的现金流量净额分别为－２３３．２５万元、４７，５９９．２６

万元、－２，３７３．５７万元和０．００万元，２０１７年公司筹资活动产生的现金净额较大，
主要为收到的投资者增资款。

４、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析
报告期内，公司主营业务稳步成长，盈利能力稳步增强，资产质量和现金

流状况良好，为未来可持续发展奠定了坚实的基础。
（１）财务状况未来趋势
作为集成电路设计企业，公司采用Ｆａｂｌｅｓｓ经营模式，专注于大规模集成电

路及应用方案的研发、设计和销售，将产业链中的生产环节外包给专业厂商，
减少了对生产类固定资产的投入， 资产结构呈现出以流动资产为主的 “轻资
产”特点，资产运营效率较高，周转能力较强。

近年来，公司凭借领先的技术优势、专业的研发团队和快速的市场响应，
实现了净利润和经营净现金流量的快速增长，提升了公司的抗风险能力，公司
流动比率、速动比率均处于较高水平，负债结构合理。但是，公司所处行业为研
发投入密集型行业，需要持续投入大量的研发费用，才能保持技术和产品的领
先优势。 本次股票发行并上市后， 公司的权益性资产和资产总额将进一步增
加，营运资金将进一步充实，资产负债结构将更加稳健。

未来，公司将坚持稳健的财务政策，结合公司发展规划和募集资金投资项
目，不断开发新产品、提升技术设计和开发水平，对现有产品结构进一步扩展
和延伸，扩大经营活动产生的现金流量，保持良好的财务状况。

（２）盈利状况未来趋势
公司坚持“创新引领、前瞻布局”的发展战略，在新产品的开发和现有产品

的升级等方面具有较强的主动性和前瞻性。面对市场的快速变化，公司以自主
创新为驱动，主动调整业务战略，快速、有效地推进产品的更新、换代，研发、设
计出多款性能领先的芯片产品及应用方案，满足终端消费者的多样化需求，再
加上长期以来较为成功的品牌运营和优质客户累积， 实现了报告期内公司利
润规模的较快增长，盈利能力的较快提升。

未来，公司将把握新一轮科技革新带来的市场机遇，结合战略发展目标、
借助本次募集资金投资项目，在巩固和优化自身核心技术的同时，对人工智能
产业链进行深度布局，培育一批具有较高附加值的中高端芯片产品，重点开发
人工智能、智能物联等战略新兴领域的应用方案，不断拓展产品应用领域，确
保公司业务规模和盈利能力持续增长。

（六）股利分配政策
１、最近三年股利分配政策
（１）利润分配顺序
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